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ｆｏｒｅｐｏｘｙｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ［Ｊ］．ＡｄｖａｎｃｅｄＭａｔｅｒｉａｌｓ，２００８，２０（２４）：
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，２０１０，３１（５）：６１０－６１４．

　ＸＩＡＬ，ＺＨＡＮＧＰ，ＺＨＯＵＹ，ｅｔａｌ．Ｓｔｕｄｙｏｎｔｈｅｃｈａｒｇｉｎｇ／ｄｉｓ

ｃｈａｒｇｉｎｇｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆｐａｒａｆｆｉｎａｎｄｐａｒａｆｆｉｎ／ｅｘｐａｎｄｅｄｇｒａｐｈ

ｉｔｅｃｏｍｐｏｓｉｔｅｍａｔｅｒｉａｌ［Ｊ］．ＡｃｔａＥｎｅｒｇｉａｅＳｏｌａｒｉｓＳｉｎｉｃａ，２０１０，３１

（５）：６１０－６１４．
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（２０１４１４）；=ÑÎ'AB��¬W

Xsf³S´µ

（１４ｙｃｘ０２１）
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（６２１０１０），Ｅｍａｉｌ：ｙａｎｇｗｅｎｂｉｎ＠ｓｗｕｓｔ．ｅｄｕ．ｃｎ

●

６４


